華夏科技大學103年度廣度研習活動邀請函
1、 活動目的：

本校為配合教育部推動第二期技職教育再造「再造技優計畫」-培育設計製造技優人才職場接軌計畫，促進學術交流，提高本校教學品質及研究水準，並拓展專業應用領域與產學合作機會，特舉辦本次「3D 列印技術實務與發展研討會」活動，邀請產業界製造廠商、專家人員與學者，透過專題演講方式與實作活動，進行研習與體驗，期使各校教師、學生與業界藉由研討活動，了解3D列印機的趨勢發展、未來應用可能，並能有更具積極務實的作法，有效增進教師參與學術研究及進行產學研發等相關機會。
2、 指導單位：教育部
3、 主辦單位：華夏科技大學機械工程系
4、 協辦單位：創志科技顧問有限公司、華夏科技大學研究發展處
5、 活動時間：103年12月19日 09:00~16:30
6、 活動地點：華夏科技大學A202國際會議廳
7、 活動聯絡人：華夏科技大學機械工程系謝瑞玲小姐，聯絡電話:02-89415100分機3202，email：candy@cc.hwh.edu.tw
8、 交通資訊及位置圖：http://www.hwh.edu.tw/files/11-1000-573.php
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